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HPL (High Pressure Laminate) je vysokotlakovy laminéat vyrabany lisovanim viacerych
vrstiev kraftového papiera impregnovaneho fenolovou Zivicou a dekorativnej vrstvy
impregnovanej melaminovou Zivicou pri vysokej teplote a tlaku. Pouziva sa najmé v
nabytkarstve, stavebnictve, interiéroch, laboratoriach, sanitarnych prieckach ¢i fasddnych
systémoch.

Zakladna skladba HPL

Typicka skladba HPL dosky:

Ochrannd overlay vrstva — zvySuje odolnost’ proti oderu
Dekorativny papier — dekor dreva, uni farba, kamen atd’.

Kraftové jadro — viac vrstiev papiera nasiaknutého fenolovou Zivicou
Lisovanie — tlak cca 7-9 MPa a teplota priblizne 120-150 °C

APwnhE

Pri Compact HPL ide o samonosnu dosku bez nosného substratu.

Typicke technické parametre Compact HPL

Parameter Typicka hodnota
Hustota > 1,35 g/em?
Hrubka 2-20 mm
Odolnost’ proti poskriabaniu >4 N
Rozmerova stabilita <0,6 %
Nasiakavost’ po vareni <2%

Trieda odolnosti proti Skvrndm Class 5

Obrabanie HPL

e odporucaju sa diamantové alebo tvrdokovové néstroje,

o pri CNC obrabani vznika jemny abrazivny prach,

« nutné kvalitné odsavanie,

e pouZivaju sa niZSie posuvy

Pre industridlne naroky Vam poradime nastavit’ optiméalne parametre obrabania /
otacky,posuv/stratégiu frézovania ,geometriu a upinanie a vyber nastroja ako i spdsob

fixovania obrobku.
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